Приложение Б


Рисунок Б.1 -  Авторская  структура  САПР-К:  ДПП - двусторонние  печатные  платы,  ГПК - гибкие  печатные  платы  и  кабели,  МСБ - низкочастотные  микросборки,  МПП - многослойные печатные  платы,  МКП - многослойные  микроплаты  на полиамидных  пленках,  МПЛ - микрополосковые  СВЧ  устройства,  АЭУ - акустоэлектронные  устройства,  БИС - большие  интегральные  схемы,  ФШ - фотошаблон,  ФШС - фотошаблон  сборок  (прецизионный),  ФШМ - фотошаблон  микрополоскового  устройства,  ПАВ - поверхностные  акустические  волны,  БМК - базовый  матричный  кристалл;  декомпозиция,  сквозной  цикл (по  процессу проектирования),  интеграция (по  БД);  затонировано - опыт  автора.   
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7. Анализ конструкций








3. Проектирование  чертежной  КД








4. Проектирование  текстовой  КД
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1. Анализ электронных схем
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2. Проектирование  печатных  структур
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Множество  форматов: DXF, DWG, SAT, WMF,  STL, 3DS, GIF, BMP, JPG, TGA, TIFF, DXB, DXX, IGES, IGS, STEP, GRB, EMF, BMF, CDW, FRW, KDW, SPW, KSF, AI  и  др.
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2.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ПЕЧАТНЫХ  СТРУКТУР  (ПС)
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2.1.1.  Сеточная  трассировка
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2.1.3.  Интерактивное  проектирование  ФШ





2.3.1.  Автоматическая  трассировка





2.3.2.  Интерактивное  проектирование  ФШС





2.6.1.  Проектирование  с параметрической  оптимизацией





2.6.2.  Интерактивное  проектирование  ФШМ





2.7.1.  Проектирование  по  технологии  ПАВ





2.7.2.  Другие  технологии





2.8. БИС





2.8.1.  Проектирование  по  технологии  БМК
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